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 摘要

本报告重点分析了全球及中国光模块及光模块封测设备行业的发展现状、核心工艺、技术演进趋势与未来增长

动能。报告首先介绍了光模块及高速率光模块市场现状，随后明确封测设备在光模块产业链中的关键地位，其

不仅直接决定模块良率与性能稳定性，更是高速光通信时代实现规模化、低功耗、高集成生产的技术支撑。随

着AI算力中心、数据中心及5G通信建设加速，800G/1.6T超高速光模块对封测精度、自动化程度提出更高要

求，封测设备行业正进入技术更新与产能重构的重要窗口期。

报告详细剖析了光模块封装的主流工艺路线，包括贴片、打线、光学耦合、焊接装配与老化测试等关键环节，

并从封装精度、兼容速率、自动化控制等维度对比主流设备性能。在此基础上，系统梳理了贴片机、耦合机、

老化测试平台等核心设备的技术构成与市场供需格局，指出中高端设备正逐步实现国产替代。

总体来看，光模块封测设备作为光模块生产的重要要素，是保障光模块性能、提升生产效率与实现国产替代的

战略抓手。随着AI、5G、算力基础设施建设的全面推进，高速率光模块需求旺盛，该领域正迈入高精度、高

密度、高自动化的新阶段，成为下一轮光通信产业价值重构的技术高地与投资焦点。
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